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摘要(译)

一种用于传送多个发光二极管芯片的传送设备，包括：载物台，在其上
放置有一个表面上安装有多个发光二极管芯片的第一基板；工作台，其
上载有多个光的第二基板放置将要转移的发光二极管芯片，并且在第一
基板和第二基板的一个表面处于状态的情况下，通过推动第一基板的另
一个表面，将用于将多个发光二极管芯片转移到第二基板的推针模块。
基板设置成彼此面对，其中，图钉模块包括多个图钉单元，每个图钉单
元包括用于推动第一基板的另一表面的图钉，并且图钉模块传送与之对
应的多个发光二极管芯片。多个图钉单元中的每个图钉一次连接到第二
基板。
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